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Abstract (de)
Die Vorrichtung zum Versetzen von Fugenabdichtungsbändern (19), welche zwischen Boden-Decken und Wand-Teilbauten aus Beton eingesetzt
werden und das Hindurchtreten von Wasser durch die Verbindungsstelle zwischen der Oberfläche einer Boden- oder Wandplatte und der darauf
aufgebauten Wand dienen. Es wird ein Fugenband-Aufnahmekorb (21) vorgeschlagen, welche aus einer Mehrzahl nebeneinander angeordneter,
im Wesentlichen M-förmigen Trägerelementen (23,123) bestehen und welche durch entlang der Trägerelemente (23,123) verlaufenden
Verbindungsstangen (25) miteinander verbunden sind. Das Fugenabdichtungsband (19) kann von oben in den Fugenband-Aufnahmekorb (21)
eingelegt werden, bevor die Bodenplatte betoniert wird.
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